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CHI SIAMO 

SITEC  (Shanghay  International  Technology  Exchange  Center)  è  una  istituzione  pubblica 
statale  cinese.  La  sua mission  è  promuovere  lo  scambio  internazionale  di  tecnologie  e 
innovazione. 

EBPC (European Business Promotion Center) è un’istituzione specializzata nello sviluppo di 
progetti istituzionali europei in Cina e favorisce l’integrazione tra imprese europee e cinesi. 

 

COSA VI PRESENTIAMO 

SITEC è l’organizzatore della PRIMA FIERA INTERNAZIONALE DELLA TECNOLOGIA (CSITF) di 
Shanghai (Cina), promossa dal Ministero del Commercio cinese, dal Ministero della Scienza 
e  della  Tecnologia,  dall’Ufficio  di  Stato  della  Proprietà  Intellettuale  e  dal  Comune  di 
Shanghai e punta a diventare un evento di rilevanza mondiale. 

La  prima  edizione  della  CSITF  si  terrà  dall’8  all’11  Maggio  2013  all’Intex  Shanghai  e 
Shanghaimart Expo di Shanghai, Cina. 

 

OBIETTIVI 

CSITF  vuole  ampliare  le  prospettive  di  mercato  mondiale  per  le  tecnologie  avanzate, 
ponendosi cinque obiettivi: 

1. Messa a fattor comune delle competenze e delle risorse scientifiche e tecnologiche tra 
imprese e mondo della ricerca 

2. Implementazione degli scambi e della cooperazione tecnologica internazionale 

3. Sviluppo di una “mentalità innovativa” di livello mondiale 

4. Miglioramento delle strutture produttive attraverso l’innovazione tecnologica 

5. Creare partnership  internazionali  tra  imprese nel campo dell’innovazione  tecnologica, 
con ricadute in termine di business. 

 

LA CINA E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

La Cina ha un commercio annuale, afferente ai prodotti  tecnologici, di più di 50 bilioni di 
dollari tra import ed export, con 12.000 tecnologie importate (dati SITEC 2012).  Il Governo 
cinese ha elaborato un progetto ambizioso teso ad innescare un decisivo salto di qualità in 
campo tecnologico‐scientifico, passando dal “made in China” al “designed in China”. 

Fortissimi  sono gli  investimenti negli ultimi anni per  lo  sviluppo attraverso  l’innovazione, 
centrati soprattutto su alcuni settori dell’Hi‐tech quali: energia, protezione dell’ambiente, 
biotecnologie, nuovi materiali, produzione di dispositivi aerospaziali, veicoli puliti a basso 
consumo energetico e informatico. 
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Grazie  al  gigantesco  flusso  di  investimenti  pubblici,  l’Organizzazione  della  Proprietà 
intellettuale  afferma  che,  a  partire  dal  2010,  il  numero  delle  richieste  di  brevetti 
internazionali da parte della Cina è aumentato velocemente, mantenendosi al primo posto 
nel mondo per tre anni consecutivi. Sempre secondo i dati dell'Organizzazione, nel 2011 le 
richieste di brevetti cinesi sono aumentate del 33%, 12 punti in più rispetto al Giappone. 

Un volano, quindi, dalle potenzialità e dalle dimensioni eccezionali. 

 

LA FIERA: VANTAGGI E OPPORTUNITÀ 

La CSITF si articolerà in due padiglioni tematici distinti: 

 Il  Padiglione  della  Tecnologia:  una  vera  e  propria  vetrina  di  presentazione  delle 
tecnologie  all’avanguardia dell’Intelligent Manifacturig  applicate  all’Informazione,  alle 
Biotecnologie,  alle  Nuove  Energie,  ai  Nuovi  materiali,  al  Risparmio  Energetico,  alla 
Tutela Ambientale. 

 Il Padiglione delle  Imprese  che esporrà  le ultime e più  innovative  realizzazioni High‐
tech provenienti da diversi Paesi, regioni e province e da poli industriali di eccellenza. 

La Fiera e gli eventi correlati saranno valorizzati da una vasta gamma di sessioni interattive, 
B2B  tra  imprese,  buyer,  istituzioni  governative  e  scientifiche,  forum  di  discussione  e 
workshop  sull’interpretazione  delle  normative  internazionali  relative  alla  business 
innovation, il tutto con una fortissima risonanza mediatica. 

Saranno presenti funzionari governativi, Premi Nobel, amministratori delegati delle migliori 
imprese  tecnologiche  innovative  provenienti  da  tutto  il  mondo,  docenti  universitari  e 
ricercatori, dirigenti nei settori Ricerca e Sviluppo provenienti dalle 500 migliori imprese del 
mondo. 

Tra gli espositori saranno presenti: aziende innovative; istituti di ricerca/laboratori; centri di 
Ricerca & Sviluppo/Università; incubatori di impresa; aziende dl commercio tecnologico. 

Il  profilo  dei  visitatori:  produttori/imprese/buyer/società  di  Import‐Export;  system 
integrator/promotori di tecnologia; enti e istituzioni internazionali di R&S; parchi Scientifici 
e  tecnologici;  istituzioni  nazionali  per  il  trasferimento  tecnologico/Organizzazioni 
internazionali per  lo sviluppo;  istituti per  la proprietà  industriale; associazioni di categoria 
delle imprese/Camere di commercio; società di venture capital/banche/assicurazioni e altri 
servizi finanziari. 

 

PERCHÉ TI INVITIAMO A PRESENTARE LA CANDIDATURA  

L’opportunità del confronto con realtà  internazionali,  la possibilità di costruire partnership 
e  di  allargare  i mercati  di  riferimento,  oltretutto  allargando  i  confini  anche  oltre  quello 
cinese, sono oggi occasioni da cogliere immediatamente.  
 
Vi invitiamo, allora, a presentare la candidatura della vostra azienda per avere la possibilità 
di partecipare alla Prima Fiera Internazionale della Tecnologia (CSITF) di Shanghai (Cina).  
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Potrete  così  essere  inseriti  nella  “rosa”  delle  imprese  italiane  partecipanti  alla  fiera  ed 
essere, poi, sottoposti alla valutazione dei nostri esperti che selezioneranno  le  imprese di 
qualità, ad alto “valore innovativo”. 

La  candidatura  dovrà  essere  presentata,  entro  il  prossimo  1  marzo,  attraverso  la 
compilazione  e  la  trasmissione  del  modulo  allegato  al  seguente  indirizzo  email: 
valeria.conticiani@libero.it.   

Per ulteriori informazioni, oltre che a visitare il sito http://en.csitf.cn/, potete contattare: 
 
Valeria Conticiani 
EBPC ‐ European Business Promotion Center 
Tel. +39 3398143830 
email: valeria.conticiani@libero.it 
 

 


